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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-10-03 AA ,Klebungen in elektronischen Anwendun-
gen“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN — Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit
den iiblichen Labortatigkeiten vertraut sein. Dieses Dokument kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme
behandeln, die bei ihrer Anwendung moglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders,
geeignete Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsschutzmafinahmen zu treffen sowie fiir die Einhaltung
von gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.

UMWELTERKLARUNG — Es ist méglich, dass sich einige der nach diesem Dokument zulissigen Werkstoffe
negativ auf die Umwelt auswirken konnen. In dem Mafde wie technologische Fortschritte zu besseren Alter-
nativen zu diesen Werkstoffen fithren, werden diese Werkstoffe so weit wie moglich aus diesem Dokument
entfernt. Es wird empfohlen, dass der Anwender dieses Dokuments nach dem Ende der Priifung fiir eine geeig-
nete Entsorgung der Abfélle nach den drtlichen Vorschriften sorgt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu

identifizieren.

DIN 50002, Klebungen in elektronischen Anwendungen — Haftfestigkeit an Oberfldchen, besteht aus den folgen-
den Teilen:

— Teil 1: Zugpriifung
— Teil 2: Scherpriifung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Einleitung

Zur Priifung der Verbundfestigkeit und des Haftungsverhaltens von Klebstoffen werden tiblicherweise Zug-
scherproben mit einer Klebfldche von 12,5 mm x 25 mm oder grofier verwendet. Im Bereich der Elektronik
treten haufig sehr viel kleinere Klebflichen auf. Die Ubertragung von Werten, die mit Standardproben ermit-
telt wurden, auf die kleinen Klebflachen ist nur bedingt moglich. Wird eine Klebung in der Anwendung mit
Scherbelastungen beaufschlagt, sollte auch die Prifung in dieser Richtung erfolgen. Dem entsprechend wird
in Ergdnzung zu den Zugpriifungen (DIN 50002-1) hier die Scherpriifung beschrieben. Die Priifungen sind auch
fiir Vergussmassen anwendbar.
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